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CARTA DE PATROCINIO PROGRAMA APTA “FILL THE GAP”

En Santiago, a XX de XXX de 2023, por medio de la presente, yo [agregar nombre], en mi calidad de [agregar cargo], manifiesto el patrocinio de mi institución, la Universidad [agregar], a la postulación del Proyecto denominado “[agregar]” al Programa “Fill the Gap” impulsado por el Hub Andes Pacific Technology Access. El equipo del proyecto se encuentra integrado por: [nombre integrante 1 y calidad] (…)  [nombre integrante “n” y calidad]. 

En particular, como entidad patrocinante, asumimos todas y cada una de las obligaciones estipuladas en las bases y nos comprometemos a suscribir el Convenio de Financiamiento respectivo en caso de que el Proyecto sea adjudicado. 


[Firma]
---------------------------------------------
[Nombre]
[Cargo]
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